親 製 品 情報 NEVWS 


英国 CSR 社 は , 2005 年 7 月 13 日 ~ 15 日 
に 開催 され た 無線 通信 技術 に 関す る 展示 会 
「 ワイ ヤレ スジ ャ パン 2005 東京 ビッ グ サ 
イト , 東京 都 江東 区 )」 に お いて , Bluetooth 
チッ ゴ プ BlueCore3 BC3MM」 の デモ ンス ト 
レー ショ ン を 行っ た . 本 チッ プ は Bluetooth 
v1.2 に 準拠 し て いる . デモ ンス ト レー ショ 
ン で は , 本 チッ プ が 内 蔵 す る DSP に ノイ 


写真 1 「 BlueCore3 BC3-MM」 の デモ ンス ト 
レー ショ ン 

ノイ ズ ・ キ ャ ン セ ル な どの ソフ ト ウェ ア は , 同 
社 が 2005 年 3 月 に 買収 し た 米国 Clarity Techno- 
logies 社 の 音質 改善 技 稚 Clear Voice Capture 
( CVC)」 を 利用 し て いる . 


IN ヨリ が )】 


ズ ・ キャン セル や エコ ー・ キ ャ ン セ ル を 
行う ソフ ト ウェ ア を 実装 し , Hands Free 
Profile に よっ て 携帯 電話 と 車載 ハン ズ ・ フ 
リー 機器 の 間 で 通信 を 行っ た . 

現状 の Bluetooth は , EDR enhanced 
data rate) 仕様 を 追加 し た こと で 最大 デ 


CSR, SIG の 仕様 が まとまり じ だ い 還 り WB 折 術 を 採用 し た Bluetooth チッ プ を 発売 へ 


て , 対応 チッ プ を 発表 する 予定 で ある 【 シ 
ー エ ス ア ー ル ジェ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー の 富 
永 創 樹 氏 ). 

Bluetooth で は 無線 通信 の スペ クト ラム 
拡散 方 式 と し て FHSS 周波 数 ホッ ビング) 


タ 転送 速度 を 3Mbps に 向上 させ て いる . 
今後 , さら に デー タ 転 送 速度 を 引き 上げる 
た め , 無線 通信 部 仁 物理 層 ) に UWR Ultra 
Wideband) 技術 を 採用 する こと を Blue- 
tooth SIG Special Interest Group) が 発 
表し て いる .「 現在 , Bluetooth SIG は , 
UWB の 開発 者 と と も に Bluetooth v30 の 
仕様 を 策定 し て いる . 当社 も この 仕様 策定 
に 参画 し て お り , 最終 仕様 の 公開 に 合わ せ 


写真 2 BlueCore3 BC3-MM 評価 ボー ド 


を 用 いて いる . 一 方 , UWB は 現在 の と こ 
ろ DSSS 直接 拡散 方 式 ) と マル チバ ンド 
OFDM 直交 周波 数 分 割 多重 方 式 ) の 二 つ 
の 方 式 が 提案 され て お り , 統一 され て いな 
い . この 点 に つい て 同氏 は ,「 Bluetooth 
SIG は , 通信 方 式 に つい て 柔軟 に 対応 する 
と 考え られ る . 例え ば , EDR の 場合 
仕様 策定 の 当初 は 変調 方 式 に 従来 どおり 
GFSK Gaussian frequency shit keying) 
を 検討 し て いた が , 最終 的 に 当社 の EDR 
対応 チッ ズ BlueCore4) で は PSKI phase 
shift keying) を 採用 し た 」 と 述べ た . 


e CSR 社 の ホー ムペ ー ジ 
http://www.csr.com/ 


米国 Lattice Semiconductor 社 は , フラ 
ッシュ ・ メ モリ を 内 蔵 す る FPGA ファ ミリ 
「 MachXO」 を 発売 し た . 256 LUI( look- 
up table) ^ 2280 LUT を 搭載 する 4 品種 
を 用 意 する . 従来 , 大 規模 CPLD や 小 規模 
FPGA が 使わ れ て きた アプ リケーション へ 
の 適用 を ね ら う . 

MachXO の 基本 アー キテ クチ ャ は , す で 
に 発売 され て いる LatticeXP と 同等 で ある . 
すなわち , SRAM で 構成 され る 4 入力 LUT 
を ベー ス と し , 回 路 コン フィ グレ ー シ ョ 
ン ) デ ー タ を 記録 する フラ ッシュ ・ メ モリ 


表 1 型 名 


LCMXO256 


を 内 蔵 す る . 電源 投入 後 , コン フィ グレ ー 
ショ ン に 要する 時 間 は 1ms 以下 で ある . 

MachXO は , LatticeXP と 比較 する と 小 
規模 だ が , 規模 に 対し て 1/O ピ ン の 数 が 多 
いこ と が 特徴 で ある . また , 一 部 の 品種 は 
PLI( phase-locked loop) と 9K ビ ッ ト の メ 
モリ ・ ブ ロッ ク を 内 蔵 する . 

「 LCMXO256」 と 「 LCMXO640」 は , す 
で に サン プル 出荷 を 開始 し て いる . 量産 出 
荷 は 2005 年 第 3 四半 期 か ら .「 LCMXO 
1200」 と 「 LCMXO2280」 は, 2005 年 後半 
に サン プル 出荷 を 開始 する 予定 で ある . 


LCMXO640 | LCMXO1200 


MachXO フ ァ LUT 数 


256 640 


1200 


ミリ の 概要 分 散 RA M 容量 


2K ビット 


61K ビッ ト 64K ビット 


メモ リ ・ ブ ロッ ク 数 


1 


PLL 数 


1 


最大 1/O 数 


150 Design Wave Maggazine 2005 september 


211 


設計 ツー ル は , 同社 の PLD 開発 環境 
「 ispLEVER 50 SP1」 を 使用 する . LCM 
XO256 ま た は LCMXO640 を 搭載 する 評 1 
ボー ド を 用 意 す る . 


写真 1 


MachXO の 評価 ボー ド 


画 価 格 

1.50 ド ル 
( LCMXO256, 25 万 個 購入 時 の 単価 ) 
99 ド ル 評価 ボー ド ) 

画 連 絡 先 

ラテ ィ ス セミ コン ダク ター 株 式 会 社 
TEL 03-3342-0701 
http://www.|Iatticesemi.co.jp/ 


消費 電力 の 半減 を 見 込め る ワイ ヤレ ス LAN チッ プ 


米国 Atheros Communications 社 は , 消費 
電力 の 半減 を 見 込め る ワイ ヤレ ス LAN チ ッ 
ゴ AR6001X」 を 発売 し た . IEEE 802.11 
a/b/g の 規格 に 対応 し て いる . お も に 携帯 
機器 に お ける 香 要 を 見 込ん で いる . 

低 消費 電力 を 実現 する た め , ディ ジタル 
部 で は ゲー テッ ド ・ ク ロッ ク 回 路 に よる ク 
ロッ ク 制御 を 行い , RE 部 で は 使用 状況 に 
応じ て 細か く 電流 量 を 調整 し て いる . この 
ほか , IEEE 802.11e の オプ ショ ン と し て 
定め られ て いる APSIU automatic power 
save delivery ) プロ トコ ル に 対応 し た . こ 


ダイ ナミ ッ ク 。 


の プロ ト コル を 用 いる こと で , パケ ッ ト の 


見 込ん で いる . た だ し , 消費 電力 や 動作 電 


送受 信 に か か る 時 間 RF 回路 の 動作 時 間 ) 
を 最小 限 に で きる と いう . 一 般 的 な ワイ ヤ 


圧 な どの 詳細 は 非 公開 顧客 に の み 公 開 ). 
現在 , サン プル 出荷 中 . 2005 年 9 月 か ら 


レス LAN チ ッ プ が 送信 時 で 1.5W, 受信 時 
で 1.0W の 消費 電力 で ある の に 対し て , 本 
チッ プ は これ を 1/2^ 1/3 に 低減 で きる と 


写真 1 
SD カー ド ・ 
モジ ュー ル 


骨 gkmrmmi 
4 88BBBO68。 


量産 を 開始 する 予定 . 評価 ボー ド と し て , 
本 チッ プ を 搭載 し た SD カー ド ・ モ ジュ ー 
ル を 提供 する . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

アセ ロス ・ コ ミュ ニケ ーション ズ 株 式 会 社 
TEL 03-5501-4100 
http://www.atheros.com/ 


レン ジ が 72dB の 300 万 画素 CMOS イメ ー ジ ・ セ ン サ 


eS 41 


0A 


米国 Cypress Semiconductor 社 は , 撮 
像 面 の 画素 数 が 300 万 の CMOS イ メー ジ ・ 
セン ガザ CYIWOSC3000A」 を 発売 し た . 携 
帯電 話 な ど へ の 搭載 を ね ら う . 本 CMOS イ 
ペー ツー セツ ウサ の ダイ チミ ツク て レシ ジグ ば 
最大 72dB. 

ダイ ナミ ッ ク ・ レ ンジ を 拡大 する た め , 
ニ つ の 機能 を 搭載 し た . 一 つ は , 入射 光量 
に 対す る 画素 出力 信 呈 感度 特性 ) に 非 直線 
性 を 持た せる 機能 で ある . も う 一 つ は , ア 
ナ ロ グ 領域 で 複数 の 画素 を 合成 し て SW 比 
を 改善 する 機能 で ある . 合成 で きる 画素 数 


は 2 て 4 

本 CMOS イ メー ジ ・ セ ン サ の 画素 サイ 
ズ は 254mX 254m, 撮像 面 の サイ ズ 
は 52mmxX 39mrt 光学 サイ ズ は 1/3 イ ン 
チ ). フレ ー ム 速度 は 2048X 1.536 画 素 で 
30 フ レー ム /s, 640X 480 画 素 で 83 フ レー 
ム /s. 電源 電圧 は , アナ ログ 部 の 電圧 が 
256 3.1V, ディ ジタル 部 の 電圧 が 1.65 て 
20V, I/O 電 圧 が 18~ 28V. マス タ ・ ク 
ロッ ク の 周波 数 は 100MHz. 

内 蔵 し て いる プロ セッ サ を 用 いて フレ ー 
ム ・ サ イズ や フレ ー ム ・ レ ー ト , ゲイ ン , 


露出 な ど を 制御 する こと も 可能 . た だ し , 
色 の 合成 な どの 画像 処理 に つい て は 外 付 け 
の プロ セッ サ を 利用 する . 

サン プル 出荷 は すでに 開始 し て いる . 量 
産出 荷 は 2005 年 10 月 か ら 開始 する 予定. 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

日 本 サイ プレ ス 株 式 会 社 

TEL 03-5371-1921 
http://www.cypress-japan.CO.jD/ 


CPU や メモ リ の 使用 状況 を 解析 する ツー ル を 用 意 し た 車載 情報 機器 向け 0S 


Microsoft WindoWS Automotive 5.0 


米国 Microsoft 社 は , 車載 情報 端末 向け 
の OS3 Microsoft Windows Automotive 
50」 を 発売 し た . Windows CE 50 を ベー 
ス と する . 車載 情報 機器 に 搭載 し た CPU 


]ml 


や メ モリ の 合用 状況 を 解析 する ツー ル 
「 AS Automotive System Tools)」 を 用 


意 す る . カー・ ナ ビ ゲ ー シ ョ ン ・ 
な どの 車載 情報 機器 で は ハー ドウ ェ ア ・ リ 
ソー ス の 制約 が 厳し く , 適切 な が リソー ス 配 
分 を 行う こと が 重要 と な る . 

AST を 利用 する と , 例え ば 3 次 元 グ ラフ 
ィ ッ クス 表示 や オー ディ オ な どの 処理 スレ 


シス テム 


IM 


ッ ド ご と に CPU の 処理 時 間 や 起動 周期 を 
測定 し , 結果 を 一 覧 表 Excel フ ァイル ) と 
し て 出力 で きる . リソー ス 配 分 の 最適 化 は , 
設計 者 が 測定 結果 を 分 析 し な が ら 行 う . 
また ぅ 。 カテ デー ンー ナビゲーション ・ シス テム 
な どの GUI の 開発 効率 を 向上 させ る AUI 
( Automotive User Interface) 」 と 呼ば れ 
る ツー ル も 備え て いる . GUI[ と その ほか の 
アプ リケーション ・ ソ フト ウェ ア は 分 離さ 
れ て お り , XML で 記述 し た スキ ン ・ フ ァ 
イル を 入れ 替え れ ば GUI を 変更 で きる 構成 
に な っ て いる . 
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本 OS が 対応 する CCU ひ アー キテ クチ ャ 
は , MIPS と SH で ある . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

マイ クロ ソフ ト カス タマ ー イ ン フ ォ メ ー シ 
ョ ン セ ンタ ー 

TEL 0120-41-6755 
http://www.microsoft.com/japan/ 
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Rambus 社 , 8Gbps の デー タ 転 送 が 可能 な 次 世代 高速 メモ リ 技術 を 開発 中 


半導体 用 高速 イン ター フェ ー ス 技術 の 開 
発 企業 で ある 米国 Rambus 社 は , 2005 年 


7 月 7 日 8 日 に 東京 ・ 渋谷 に て 開発 者 向け 
会 議 ラム バス デベ ロッ パ フォー ラム 
JAPAN 2005」 を 開催 し た . 


珍 2007 了 年 に XDR2 対応 製品 が 登場 
Rambus 社 は 毎年 7 月 上 旬 に 東京 で 回 路 
設計 者 向け セミ ナ を 開催 し , 最新 の 技術 動 
向 を 紹介 し て いる . 今年 は , 高速 メモ リ ・ 
イン ター フェ ー ス 技術 XDR の 次 世代 版 
「 XDR2」 を 開発 中 で ある こと を 公表 し た 
( 図 1). 2007 年 に は , XDR2 技 術 を 組み 込 
ん だ 半導体 製品 が 出荷 され る と いう . 
XDR2 技 術 に よる デー タ 転送 速度 は , 入 
出力 ピン 当たり 80Gbps と きわ め て 高い . 
X 16 ビ ッ ト 構成 の DRAM に XDR2 技 術 を 
導入 すれ ば , 16G バ イト /s の デー タ 転送 を 
実現 で きる こと に な る . 
Rambus 社 が 開発 し た 現行 の XDR イ ンタ 
ー フ ェ ー ス は , お も に 以下 の 三 つ の 要素 技 
術 か ら 構成 され て いる . 1) シ ステ ム ・ ク ロ 
ッ ク の 8 倍 の 周波 数 で デー タ を 転送 する 技術 
( ODR : Octal Data Rate), 2) 約 200mV 
と 小さ な 振幅 で デー タ を 差 動 伝送 する 技術 
( DRSL : Differential Rambus Signaling 
Levels), 3)DRAM と メモ リ ・ コ ント ロー 
ラ の 間 の 遅延 時 間 を 25ps 単位 で 制御 する 技 
術 FlexPhase) で ある . 


デー タ 較 
転送 周波数 


8.0GHz 


3.2GHz 


1.6GHz 


400MHz 


これ に 対し て XDR2 イ ンタ ー フ ェ ー ス で 
は , シス テム ・ ク ロッ ク の 16 倍 の 周波 数 で 
デー タ を 転送 する . シス テム ・ ク ロッ ク が 
500MHz の と き , XDR イ ンタ ー フ ェ ー ス で 
は デー タ 転送 周波 数 が 4GFHz に な る の に 対 
し , XDR2 イ ンタ ー フ ェ ー ス の デー タ 転送 
周波 数 は 8GHz と , XDR の 2 倍 に な る . 

また , 信号 の ひずみ を 少な く する 出力 回 
路 を 搭載 する . Rambus 社 は トラ ンス ミッ 
・ イ コラ イ ゼ ー シ ョ ン ( Transmit Equa- 
jization)」 と 呼ん を で いる . 出力 信号 の 低 周波 
側 の 利得 を 意図 的 に 抑え る こと に よっ て , 高 
周波 側 の 信号 ひずみ を 抑え る . さら に , 動 
作 中 に メモ リ と コン ト ロー ラ の 間 の 遅延 時 
間 が 変化 し た と き に タイ ミン グ を 補正 する 
技術 アダ プティ ブ ・ タ イミ ンズ Adaptive 
Timing)」 を 組み 込む . XDR イ ンタ ー フ ェ 
ー ス で は , 動作 前 に 遅延 時 間 を 計測 し て タ 
イミ ング を 補正 し て いた . これ に 対し て 
XDR2 で は , 電源 電圧 変動 や 温度 変動 な ど 
に よっ て 動作 中 に 遅延 時 間 が 変化 し た 場合 
で も , タイ ミン グ に 補正 を か ける . 


珍 XDR DRAM モジ ュー ル を 動か す 

現行 の XDR 技術 を 導入 し た DRAM 
( XDR DRAM) は , 現在 , 東芝 , エル ピー ダ 
メ モリ , 韓国 Samsung Electronics 社 の 3 
社 が 製品 を 出荷 中 で ある . いずれ も 単体 の 
DRAM で あり , メイ ン ・ メ モリ を 想定 し た 


p 写真 1 


し た ボー ド 


図 1 各種 の 高速 メモ リ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス 技術 
入出 力 ピン 当たり の デー タ 転送 速度 が 8.0Gbps と きわ め て 高い イン ター 
フェ ー ス 技 稚 XDR2」 を 開発 中 で ある こと を 公表 し た . 
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ト ローラ を 内 蔵 し た ASIC. 


XDR DRAM モジ ュー ル を 搭載 


左側 に 2 個 の ソケット が あり , モジ 
ュー ル を 挿し 込め る よう に な っ て い 
る . 左側 の ソケット に は ダミ ー 基 板 
を , 右側 の ソケット に は XDR 
DRAM モ ジュ ー ル を 装着 し て ある . 
中 央 の 黒い 箱 は XDR メモ リ ・ コ ン 


モジ ュー ル 製 品 は まだ 登場 し て いな い . 

今回 の フォ ー ラ ム で は , XDR DRAM の 
メイ ン ・ メ モリ 応用 を 想定 し た モジ ュー ル 
技術 を Rambus 社 が 公表 し た . 一 般 的 な 
SDRAM モジ ュー ル と 同じ DIMM ソ ケッ ト 
に 挿し 込む , カー ド 型 の モジ ュー ル で ある . 
搭載 する モジ ュー ル の 数 は 2 個 . メイ ン ・ 
ボー ド に は ソケット を あら か じ め 2 個 搭載 し 
て お く . 1 個 の ソケット に だ け モ ジュ ー ル を 
載せ る と き は , 空い た ソケット に ダミ ー 基 
概 continuity module) を 挿す . 

Rambus 社 の 展示 ブー ス で は , 実際 に モ 
ジュ ー ル を 組み 込ん だ ボー ド を 展示 し , 入 
出力 ピン 当たり 32Gbps の デー タ 転送 を 実行 
し て みせ て い だ が 写真 1). X 36 ビ ッ ト 構成 
の モジ ュー ル で ある @ XX 4 ビッ ト は エラ ー 語 
正 用 コー ド ). 東芝 の 512M ビ ッ ト XDR 
DRAM を 9 個 搭 載 し た . DRAM の 語 構成 
は X 4 ビッ ト . モジ ュー ル 全 体 は 鋼 Cu) 製 
の ヒー ト ・ シ ンク で 覆っ て ある . 指 で ヒー 
ト ・ シ ンク を 触っ て みる と , か な り 熱かっ た . 

また , 東芝 は , XDR DRAM が 入出 力 ピ 
ン 当たり 48Gbps で 動く こと を 示し た . 現 
在 の 製品 仕様 で ある 32Gbps は , 電源 電圧 
に か な り 余裕 が ある こと が わか る . さら に 
仕様 外 だ が 電源 電圧 を 21V に 上 げ , 64Gbps 
で も 動か し て みせ た . 


福田 昭 テク ニカ ル ・ ラ イタ / ア ナリ スト 

e ゃ ラム バス デベ ロッ パ フォー ラム の 
ホー ムペ ー ジ 
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